LEGENDA

1. zaprawa klejaca LEPSTYR
2. ptyta termoizolacyjna
3. zaprawa klejgco-szpachlowa STYRLEP
4. siatka z widkna szklanego (w miejscach narazonych na uszkodzenia - podwajnie)
Q000 5. srodek gruntujgcy
6. tynk cienkowarstwowy
a) 7. naroznik z siatkg lub profil z kapinosem
% 8. tasma uszczelniajgca lub trwale elastyczna spoina silikonowa
3 @ 9. izolacja pionowa - zaprawa cementowo-polimerowa BUDOSZCZEL-H, lepik asfaltowy lub
masa bitumiczno-kauczukowa
| ® 10. elastyczna zaprawa cementowo-polimerowa BUDOSZCZEL-H lub klej bitumiczny
(4) 11. plyta izolacyjna - polistyren ekstrudowany XPS
®) 12. warstwa zbrojona podwdjnie siatkg szklang - zaprawa klejgco-szpachlowa STYRLEP
. W (® 13. $rodek gruntujacy TYNKOLIT-T i cienkowarstwowy tynk mozaikowy MOZATYNK
| 14. opaska betonowa
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O) Nad cokotem zaleca sie uzycie dwoch warstw siatki z widkien
I szklanych, gdyz jest to fragment $cian parteru w wiekszym stopniu
/// 9 narazony na uszkodzenia.
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I " M a r B U d " tel. 695 449 444, 792“’2\:’(:.::;j,ekgr-nb;I?Z?::;:lrjojekty-budowlane.eu
I % N NAZWA PROJEKTU i . .
"REMONT BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ W MIEJSCOWOSCI BORKOWO KOSCIELNE
I Sty ro pio n X PS - DOCIEPLENIE SCIAN ZEWNETRZNYCH”
/// I min. Zocm w FUNKCJA: IMIE | NAZWISKO: ” NR UPRAWNIEN: " PODPIS:
gruncie
I PROJEKTOWAL: inz.
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TYTUL RYSUNKU: DATA:
opaska bet. szer. 08- 2011
| 50cm | ] SKALA
SZCZEGOL S-5 1100
ﬁmiARYS.:
A11




